Lab-on-Chip Systeme
fiir die Blut-Diagnostik:

- Probenaufnahme

- Separation

- Mischen mit Reagenzien
- Analyse der Probe

- Aufnahme in Abfallbereich

alles auf einem Mikro-Chip!

Der von thinXXS entwickelte
Mikrofluidik-Baustein zur
Integration von Durchfluss-
Sensoren.

Die Sensoren werden in
einem Standard-Slide des
thinXXS Construction!Kits
integriert.

Die gewahlte Losung erlaubt
die Integration beliebiger
Sensoren, sofern Aul3enab-
messungen und Lage der
Fluidanschlisse nicht veran-
dertwerden.

Anwendungsbeispiel

Lab-on-Chip Systeme fur die Diagnostik

thinXXS verkleinert Ihre diagnostischen Prozesse (Bsp. Blutdiagnostik).

Das Ziel der Produktentwicklungen im Bereich der medizinischen Diagnostik sind einfache,
kostengiinstige, patientenfreundliche und vor allem patientennah gestaltete Gerate. Diese
sollten einfach zu bedienen und handlich sein. Lab-on-chip-Systeme besitzen die
Voraussetzungen fiir den Einsatz in diesen Produkten. Durch die Miniaturisierung der
Analytprozessierung erreicht man eine Reduktion von Transportzeiten, Transportvolumina
und Totvolumina, einen geringeren Probenbedarf und Reagenzienverbrauch. Dadurch werden
Energie- sowie Zeitaufwand und damit Kosten reduziert.

Aufgabe

Die Lab-on-Chip Systeme sollen alle ProzeRschritte, von der Probenaufnahme Uber die Separation,
das Mischen mit Reagenzien, die Analyse und die Aufnahme in das Abfallbehaltnis, auf einem einzigen
Chip von wenigen Quadratzentimetern vereinen. Das Ziel dieser miniaturisierten Analysesysteme ist
die Integration komplexer Aufgaben in eine einfache, in wenigen Fertigungsschritten herstellbare
Vorrichtung.

Prozess-Planung (Beispiel)

¢ ‘ Anregung

‘ + i Mischen

Blutprobe (~10pl)

Reagenz (~100pl) Auslesekammer

Losung

Die thinXXS Microtechnology AG realisiert Lab-on-chips in vielfaltigen Formen und Grof3en aus
Kunststoff. Sie kénnen sowohl Standardformaten wie dem von 1536er Mikrotiterplatten oder
Objekttragern entsprechen als auch frei wahlbare Abmessungen aufweisen. So oder so: grof3e
Stlickzahlen lassen sich kostengunstig produzieren. Das Material kann anwendungsspezifisch
gewahlt werden. Die Veredelungsprozesse reichen von der Oberflachenmodifikation und Deckelung
Uber das Integrieren von Elektroden und Sensoren (optische, elektrochemische, etc.) bis zur
Integration unserer Mikropumpen. Weitere hybride Kombinationen, z.B. mit Materialien wie Glas oder
Silizium, sind ebenfalls mdoglich.

Ausblick

Wir bilden Ihre individuellen diagnostischen Prozesse auf kleinen Lab-on-Chips ab. Von der Planung
bis zur Produktion, vom Qualitdtsmanagement bis zur Auslieferung - bei thinXXS bekommen Sie alles
aus einer Hand. Wir sind qualifiziert nach DIN EN ISO 9001 sowie DIN EN ISO 13485.
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